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AMS5 High Performance Heatspreader

Achtung: Der AM5 High Performance Heatspreader kann nur mit
gekdpften (delidded) Prozessoren verwendet werden. Das Entfernen des
Heatspreaders fUhrt zum Garantieverlust des Prozessors. Das Entfernen
des Socket Actuation Mechanism (SAM) kann zum Garantieverlust des
Mainboards fUhren.
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Attention: The AMS5 High Performance Heatspreader can only be used with
delidded processors. Removing the heatspreader will void the processor
warranty. Removing the Socket Actuation Mechanism (SAM) may void the
motherboard warranty.
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Attention : Le diffiseur d' AM5 High Performance Heatspreader ne peut
étre utilisé qu'avec des processeurs déliddé. Le retrait du répartiteur de
chaleur annule la garantie du processeur. Le retrait du Socket Actuation
Mechanism (SAM) peut annuler la garantie de la carte mére.
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Atencidn: El AM5 High Performance Heatspreader sélo se puede utilizar
con procesadores delidded. Refirar el disipador de calor anulard la
garantia del procesador. Retirar el Mecanismo de Actuacion del Socket
(SAM) puede anular la garantia de la placa base.

m Lésen und entfernen der Befestigungsschrauben des Socket Actuation
Mechanism (SAM).

[2] Entfernen des SAM. Sockel-Pins vor Besch&digung schitzen.
@ Installation der Ryzen-CPU ohne den Heatspreader.

@ (Optional): Auflegen der Abdeckung zum Schutz der elektrischen
Bauteile auf dem Package der CPU. Nur notwendig in Kombination mit
KryoSheet Graphen-Wdrmeleitpads.

@ Auftragen der Warmeleitpads, der Wdrmeleitpaste oder des
Flussigmetalls auf die Chiplets der CPU. Bei der Verwendung von
Flussigmetall ist ein zusatzliches Auftragen von FlUssigmetall  auf
den Kontaktfiichen der Chiplets auf dem AMS High Performance
Heatspreader empfohlen.

@ Den AMS5 High Performance Heatspreader (HPH) auf der CPU in Position
bringen. Dabei auf die Ausrichtung des HPH achten. Die Aussparung
an der inneren Kante der Unterseite muss in der standardmdBigen
Sockelausrichtung (Pin A1 oben links) nach oben zeigen.

Den HPH mit den beiliegenden Schrauben mit der AM5-Montageplatte
verschrauben. Optional kann der AM5 High Performance Heatspreader
mit den Thermal Grizzly AM5-Backplates verwendet werden. Schrauben
Uber Kreuz handfest anziehen.

m Loosen and remove the Socket Actuation Mechanism (SAM) mounting
screws.

[2] Remove the SAM. Protect socket pins from damage.
@ Install the Ryzen CPU without the heatspreader.

@ (Optional): Place the cover to protect the electrical components on
the package of the CPU. Only necessary in combination with KryoSheet
graphene thermal pads.

Apply the thermal pads, thermal paste or liquid metal to the CPU's
chiplets. If liquid metal is used, an additional application of liquid metal
on the contact surfaces of the chiplets on the AMS5 High Performance
Heatspreader is recommended.

[8] Position the AMS5 High Performance Heatspreader (HPH) on the CPU. Pay
attention to the alignment of the HPH. The notch on the inner edge of the
bottom must face up in the standard socket orientation (pin Al top left).

crew the HPH fo the AM5 mounting plate using the included screws.
Optionally, the AMS5 High Performance heatspreader can be used with the
Thermal Grizzly AMS5 backplates. Hand tighten the screws crosswise.

[T] Desserrez et refirez les vis de montage du Socket Actuation Mechanism
(SAM, mécanisme d'actionnement du socket).

@ Retirer le SAM. Protéger les broches de la douille contre les dommages.
[3] Installez le CPU Ryzen sans le dissipateur de chaleur.

@ (facultative): Placez le couvercle pour protéger les composants
électriques sur I'emballage du CPU Ceci est nécessaire uniquement si
combiné avec les tampons thermiques en graphéne KryoSheet.

@ Appliquer les tampons thermiques, la pate thermique ou le métal
liquide sur les chiplets du CPU. En cas d'utilisation de métal liquide, il
est recommandé de procéder & une application supplémentaire de
métal liquide sur les surfaces de contact des chiplets de I'AM5 High
Performance Heatspreader.

3 Placez I'AMS5 High Performance Heatspreader (HPH) en position sur le
CPU. Veillez & I'alignement du HPH. L'encoche sur le bord intérieur du
fond doit étre orientée vers le haut dans I'orientation standard du socle
(broche A1 en haut a gauche).

Visser le HPH & la plague de montage de I'AM5 & I'aide des vis fournies.
En option, I'’AM5 High Performance Heatspreader peut étre utilisé avec
les plaques arriere Thermal Grizzly AMS. Serrer les vis & la main selon une
Croix.

Afloje y retire los tornillos de montaje del Mecanismo de Actuacién del
Socket (SAM).

[2] Retire el SAM. Proteger los contactos del socket de posibles dafos.
Instale el CPU Ryzen sin el disipador de calor.

@ (Opcional): Coloque la cubierta para proteger los componentes
eléctricos del CPU. Solo es necesario en combinacién con los pads
térmicos de grafeno KryoSheet.

Aplique los pads térmicos, la pasta térmica o el metal liquido a
los chiplets del CPU. Si se ufiliza metal liquido, se recomienda una
aplicacién adicional de metal liquido en las superficies de contacto de
los chiplets en el AM5 High Performance Heatspreader.

18] Coloque el AM5 High Performance Heatspreader (HPH) en posicion
sobre el CPU. Preste atencién a la alineacién del HPH. La muesca
del borde interior de la parte inferior debe quedar hacia arriba en la
orientacién estdndar del socket (pin Al arriba a la izquierda).

Atornille el HPH a la placa de montaje AMS5 utilizando los tornillos
incluidos. Opcionalmente, el disipador AM5 High Performance puede
utilizarse con las placas posteriores Thermal Grizzly AMS. Apriete a mano
los tornillos en forma cruzada.
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Attenzione: I'High Performance Heatspreader AMS5 pud essere utilizzato
solo con processori delidded. La rimozione del heatspreader comportera
la perdita della garanzia del processore. La rimozione del Socket
Acigoﬂon Mechanism (SAM) pud annullare la garanzia della scheda
madare.
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Atencdo: O Dissipador de Calor AM5 High Performance sé pode ser
utilizado com processadores delidded. A remocdo do dissipador de calor
anulard a garantia do processador. A remocdo do SAM (Socket Actuation
Mechanism) pode anular a garantia da motherboard.

[1] Allentare e rimuovere le viti di montaggio del Socket Actuation
Mechanism (SAM).

@ Rimuovere il SAM. Proteggere i pin del socket da eventuali danni.
[3] Installare il processore Ryzen senza il dissipatore di calore.

@ (opzionale): Posizionare la copertura per proteggere i componenti
elettrici del package del processore. Necessario solo in combinazione
con i pad termici in grafene KryoSheet.

@ Applicare le KryoSheet graphene thermal pads, la pasta termica o il
metallo liquido sui chiplet del processore. Se si utilizza il metallo liquido,
si consiglia di applicare un altro po' di metallo liquido sulle superfici di
contatto dei chiplet sullHigh Performance Heatspreader AMS5.

[6] Posizionare I'High Performance Heatspreader AMS5 (HPH) sulla CPU.
Prestare attenzione all‘allineamento dell'HPH. La scanalatura sul bordo
inferno del fondo deve essere rivolta verso I'alto nell*orientamento
standard della presa (pin Al in alto a sinistra).

Avvitare I'HPH alla piastra di montaggio AMS5 utilizzando le viti in
dotazione. Opzionalmente, I'High Performance Heatspreader AM5 pud
essere utilizzato con le backplate AMS5 Thermal Grizzly. Stringere le viti a
mano in modo incrociato.

[1] Desapertar e remover os parafusos de montagem do Socket Actuation
Mechanism (SAM).

[2] Remover o SAM. Proteja os pinos da tomada contra danos.
[3] Instalar a CPU Ryzen sem o dissipador de calor.

@ (Opcional): Colocar a cobertura para proteger os componentes elétricos
na embalagem da CPU. Apenas necessdrio em combinagdo com
almofadas térmicas de grafeno KryoSheet.

@ Aplicar as almofadas térmicas, pasta térmica ou metal liquido nos chiplets
da CPU. Se utilizar metal liquido, € recomendada uma aplicagdo adicional
de metal liquido nas superficies de contacto dos chiplefs do Dissipador de
Calor AM5 High Performance.

18] Posicionar o Dissipador de Calor AM5 High Performance (HPH) na CPU.
Prestar atengcdo ao alinhamento do HPH. O recorte na extremidade
interna do fundo deve estar voltado para cima conforme a orientacdo
normal da tomada (pino A1 no canto superior esquerdo).

Aparafusar o HPH & placa de montagem AMS utilizando os parafusos
incluidos. Opcionalmente, o dissipador de calor AM5 High Performance
pode ser utilizado com as placas traseiras Thermal Grizzly AMS. Apertar os
parafusos transversalmente.

BHMMGAHME: BbICOKOMPOM3BOAUTEABHBIA TENAOPACTIDEAEANTEAL AMS5 MOXHO
MCMOAB30BATL TOABKO C MPOLLECCOPAMM CO CHSTBIM TENAOPACTIDEASAUTEASM.
YAQAEHWE TEMAOPACTIDEAGAUTEAS MPMBEAET K QHHYAMPOBAHMIO TAPCHTMM
Ha npoueccop. Yaaaenne Socket Actuation Mechanism (SAM) moxer
MPUBECTM K AHHYAMPOBAHMIO FAPRAHTUM HO MATEPUHCKYIO MACTY.

m OcAabbTe U OTKPYTUTE BMHTLI KpenaeHus Socket Actuation Mechanism
(SAM).

@ CHuMHTE SAM. 3ALLUTUTE KOHTAKTbI OT MOBPEXAEHMIA.
[3] YcraHosuTe npoueccop Ryzen 6e3 TENAOPACTPEASAUTEAS.

[4] (HeOGA3aTEABHBIN): YCTAHOBMTE KPbILLKY AAS 3QLLMTEI SAEKTPMHECKMX
KOMMOHEHTOB HQ  KOPMyC npoueccopa. HeoBXxoAMMO TOAbKO B
CO4ETaHUM C rPpadPeHOoBbIMKM TEPMONPOKAaAKamm KryoSheet.

[5] HaHecute TEPMOMPOKACAKM, TEPMOMNACTY MAM KMAKMI METAAA Ha
MUKPOCXEMbI  MPOLLECCOPA. ECAM  MCMOAB3YETCH KMAKMIA  METAAA,
PEKOMEHAYETCA  AOMOAHMTEABHO  HAHECTM  KMAKMIA  METOAA  Ha
KOHTQKTHbIE MOBEPXHOCTM MMKPOCXEM HQ BbICOKOMPOM3IBOAMUTEABHOM
Tenaopacnpeaeamteae AMS.

@ YCTAHOBUTE  BbICOKOMPOM3BOAMTEABHBIN TEMAOPACTIPEAEAUTEAL  AMS
(HPH) Ha npoueccop. O6parmre BHUMOHWE HA BbIPABHKWBAHME HPH.
Bblemka Ha BHYTPEHHEM Kpae HWXHEM HYaCTH AOAXHA ObiTh oBpaLleHa
BBEPX B CTAHAQPTHOM OPUEHTALLMM COKETA (KOHTAKT Al BBEPXY CAEBA).

Mpukpytute HPH K MOHTQXXHOM NAaTe AMS C MOMOLLBIO MPUACIAEMBIX
BMHTOB. B ka4yecTBe onuum renaopacnpeaeAmteAb AMS High Performance
MOXHO MCMOAb30BATL C 3QAHMMM NAACTMHAMK Thermal Grizzly AMS.
3aTAHUTE BUHTbI BRY4HYIO KDECT-HAKPECT.
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